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Sachverhalt und Antréage

1947.D

CGegen das europdi sche Patent Nr. 0 329 807
(Annel denumrer 88 102 800.5) wurden vier Einspriche
er hoben, wovon zwei w eder zurlickgezogen wurden.

D e Einspriche wurden in einer ersten Entscheidung der
Ei nspruchsabt ei | ung zur ickgew esen.

In i hrer Entscheidung T 690/96 hat die Techni sche
Beschwer dekamer 3.4.2 in einer anderen Besetzung

beschl ossen, di ese Entschei dung aufzuheben und di e Sache
an die Einspruchsabteilung mt der Auflage zuriuck-
zuver wei sen, das Verfahren insbesondere unter

Ber ticksi chti gung der erst im Beschwerdeverfahren neu

ei nger ei chten Ent gegenhal tungen fortzusetzen

Nach W eder auf nahne des Verfahrens beschl o3 die
Ei nspruchsabtei | ung, das Patent in geanderter Fassung

aufr echt zuer hal t en

Cegen di ese Entschei dung erhob di e Beschwerdefidhrerin
(Ei nsprechende 04) Beschwer de.

Es wrde am4. Juli 2002 mindlich verhandelt, wobei der
I nhalt fol gender Druckschriften besprochen wurde:

| VI D7: Hans-Jurgen Ehrlich, Metalloberflache, 40
(1986) 11, Seiten 459 - 464, insbesondere
Seite 463, linke Spalte

| V/ D8: DE-C-3 022 146

| V/ D9: DE-C-2 606 984
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| V/ D12: US-A-4 622 917
| V/ D13: EP-B-0 212 253
| V/ D15: Mil I er, G, Chem sche Bohrl ochreinigung von

Mul tilayern mt Schwefel sdure. VDI/VDE
"Leiterplatte 86", Fachtagung Karl sruhe,
Bericht Seiten 66 - 73.

Di e Beschwerdef ihrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
eur opai schen Patents.

Di e Beschwer degegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufrechterhal tung des Patents in gednderter Fassung auf
der Grundl age der mt Brief vom27. Mai 2002

ei ngerei chten Anspriche, aus denen Anspruch 1, der

ei nzi ge unabhangi ge Anspruch, we folgt lautet:

"1, Vorrichtung zur Behandl ung von el ektrischen
Leiterplatten (11) in einem oder nehreren

Fl Ussi gkei t sbddern (2) mt einer an m ndestens einer
Qoberfl d&che der Leiterplatte (11) angeordneten Absaugung
(14, 24), wobei die Absaugung (14) imlInnern des

Fl Gssi gkei t shades (2) angeordnet ist, der Abstand der
Absaugung (14, 24) von der Leiterplatte (11) zw schen
0,1 und 5 mMmmliegt, die Absaugung (14) einen sich quer
zur Leiterplatte (11) erstreckenden Absaugschlitz (16,
26) aufweist, an demdie Leiterplatte (11) vorbei bewegt
w rd, und der Absaugung (14) gegenuber eine die

Fl Gssi gkeit (12) gegen die Leiterplatte (11) richtende
Fordereinrichtung angeordnet ist."

Die weitere am Verfahren beteiligte Einsprechende 03,
die sich zur Beschwerde nicht geaufllert hatte, ist bei
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der nmindl i chen Verhandl ung ni cht erschienen.

Di e Kanmer hat ihre Entschei dung am Ende der nundlichen
Ver handl ung ver kundet .

Zur StiUtzung ihres Antrags verw es di e Beschwerde-
fUhrerin insbesondere auf die Vorrichtung der
Druckschrift 1V/ D12, die eine aus einer Lochmatrix

best ehende Absaugung aufwei se, wobei die Locher als

i ndi vi duel |l e Disen wirkten, welche aufgrund der

Druckdi fferenz gezielt Flussigkeit auf gegenuberliegende
Bereiche der Leiterplatte richteten. In der Druckschrift
sei die Druckdifferenz nehrfach sowohl als Ursache fur
ei ne di ckere, gleichnmal3i gere Abschei dung von Metal |l auf
den I nnenwanden der Durchf Ghrungen in der Leiterplatte
al s auch fur ein sicheres Wegrei Ren der daran

ent st ehenden Wasser st of f bl &schen dargestel | t.

Von di esem nachst konmenden Stand der Techni k

unt erschei de sich der Gegenstand des angegriffenen

Pat ents zundchst dadurch, daflR der Abstand der Absaugung
zur Leiterplatte ausdricklich als zwi schen 0,1 und 5 mm
I i egend bezei chnet werde. Es sei aber eine ganz
alltagliche Erfahrung, dal eine Saugdise unso
effizienter arbeite, je dichter sie an dem abzusaugenden
Cegenst and angeordnet wird. Die untere Grenze bei 0,1 mm
sei lediglich aus Praktikabilitatsgrinden ausgewahl t

wor den, um ei ne Beruhrung der vorbeifahrenden
Leiterplatte durch di e Saugdise gerade noch sicher zu
vernei den. Di e obere G enze sei dagegen absol ut

wi | I kdrlich,

Di e von der Cegenpartei geltend gemachten Vorteile in
bezug auf das Herstellen einer |am naren Stroénmung, das
Ver mei den von Abl agerungen in den Durchfdhrungen der
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Leiterpl atte oder das Entstehen eines "SaugstolRes”
betrafen | ediglich Bonuseffekte, die eine an sich
nahel i egende MalBBnahne nicht erfinderisch machen koénnten
und daher auller Betracht bl eiben nifiten.

Der beanspruchte Gegenstand unterschei de sich dartber

hi naus von der Vorrichtung gemal3 der Druckschrift |V/ D12
durch di e Ausfiuhrung der Absaugung als Absaugschlitz.
Die dort im Zusamrenhang mt der strom osen Beschi chtung
von Leiterplatten beschriebene Vorrichtung sei jedoch
auch ausdricklich zur Durchfidhrung weiterer

Behandl ungsverfahren von Leiterplatten verwendbar, we
z. B. die Aktivierung der Leiterplatte oder deren
Rei ni gung. Bei sol chen Behandl ungsverfahren sei jedoch
di e Verwendung von Schlitzdisen weit verbreitet, und
zwar nicht nur zur Erzeugung von Schwal | strecken w e

z. B. in den Vorrichtungen der Druckschriften 1V/ D7,

| V/D9, 1V/D13 und |V/ D15, sondern sogar als Saugdise zum
Absaugen von Fl Gssigkeiten wie in der Druckschrift

| V/D8, in deren Figur 2 Uubrigens ein sehr geringer
Abstand zur Leiterplatte dargestellt sei.

Di e Beschwer degegnerin bezei chnete di ese Argunentation
al s eine typische ex post facto-Analyse.

Da die Leiterplatte in der Vorrichtung der Druckschrift

| V/ D12 lediglich an i hrem Boden befestigt sei, wirde

ei ne nennenswerte Druckdifferenz die dinne Leiterplatte
ver bi egen und zerstoren. Auch die Tatsache, dal3 die

Fl Gssigkeit umdie Seitenrander der Leiterplatte flielen
kbnne, zeige, dall die mt dieser Vorrichtung zu

errei chende Druckdifferenz gering sei und daher den bei
dem Pat ent gegenst and erzi el ten Saugstof3 i n kei ner Wi se
bew rken konne.
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Ent schei dungsgr tinde

2.2

2.3

2.4

1947.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Ander ungen

I m Vergleich zu seinemWrtlaut in der erteilten Fassung
wur de Anspruch 1 lediglich durch Hinzufigung der

wei teren Merkmal e ei ngeschrankt, wonach der Abstand der
Absaugung von der Leiterplatte zwi schen 0,1 und 5 mm
liegt und di e Absaugung einen sich quer zur Leiterplatte
erstreckenden Absaugschlitz aufweist, an demdie
Leiterplatte vorbei bewegt wrd

D ese Merkmal e waren in den urspringlich eingereichten
Ansprichen 12 bzw. 10 offenbart.

Di e Unteranspriche 2 bis 7 entsprechen den erteilten
Unt er ansprichen 2 bis 6 und 8.

Di e Beschrei bung wurde | ediglich der geanderten Fassung
des Anspruchs 1 angepal3t und durch ei ne Zusammenfassung
des rel evanten Inhaltes des Standes der Techni k erganzt,
imEinklang mt den Vorschriften der Regel 27 (1) b) und
c) EPU.

Aus di esen Grinden verstof3en die in den Patentunterlagen
erfol gten Anderungen nicht gegen di e Bestinmungen des
Artikels 123 (2) und (3) EPU

Neuhei t
Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterschei det sich

unbestritten von der in der Druckschrift 1V/ D12
of fenbarten Vorrichtung dadurch, dall der Abstand der
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Absaugung von der Leiterplatte zwi schen 0,1 und 5 mm
liegt, wdhrend die G 6Re di eses Abstandes in der
Druckschrift nicht angegeben ist, und dalR di e Absaugung
ei nen sich quer zur Leiterplatte erstreckenden
Absaugschlitz aufweist, an demdie Leiterplatte

vor bei bewegt wi rd, wahrend in der bekannten Vorrichtung
di ese Absaugung aus ei ner Lochermatrix besteht.

Die weiteren in der Akte befindlichen Entgegenhal tungen
komren dem beanspruchten Gegenstand ni cht n&aher, der
somit neu im Sinne von Artikel 54 EPU ist.

Erfinderische Tatigkeit

We bereits unter Punkt 3. erklart, unterscheidet sich
der Cegenstand des Anspruchs 1 von der Vorrichtung gemald
der Druckschrift 1V/D12 i mwesentlichen dadurch, dal die
Absaugung ei nen sich quer zur Leiterplatte erstreckenden
Absaugschlitz aufweist, an demdie Leiterplatte

vor bei bewegt wird, statt der bekannten grof3fl achi gen,
paral l el zur Leiterplatte angeordneten Lochermatrix 3
(vgl. 1VID12, Figur 3 und Spalte 5, Zeilen 24 bis 39).

Auch wenn di e Kammer der Beschwerdefidhrerin insofern
zusti men kann, als das weitere Unterschei dungsner kma
des zwi schen 0,1 und 5 nm|iegenden Abstands der
Absaugung von der Leiterplatte sich aus einfachen
Uber | egungen er geben wirde, kann sie in dem nunnehr im
Anspruch angegebenen Absaugschlitz kein naheliegendes
Aqui val ent der aus der Druckschrift |V/ D12 bekannten
Lochermatri x sehen.

Ei nerseits ist ndmich aus dem gesanten Stand der
Techni k kein imlnnern eines FlUssigkeitsbades
angeor dnet er Absaugschlitz, und zwar auch nicht im
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Zusanmenhang mt anderen Anwendungen, zu entnehmen. Mt
den Schlitzdiusen der von der Beschwerdef Uhrerin

her angezogenen Druckschriften 1V/ D7, IV/D9, |1V/ D13 und
| V/ D15 wird eine Flussigkeit nicht abgesaugt, sondern in
Ri chtung auf eine Leiterplatte zur Bildung einer
Schwal | strecke befordert. Lediglich die Druckschrift

| V/ D8 beschrei bt einen Saugschlitz. Dieser ist jedoch
ni cht in einem Fl issi gkei t sbad angeordnet, und sol

| ediglich dazu dienen, mttels eines starken Luftstrons
vor behandel te Leiterplatten von etwai gen verbl ei benden
Fl Gssi gkei t sriuckst anden zu befreien.

Andererseits betrifft die Druckschrift 1V/ D12 eine
Vorrichtung zum stronl osen Metallisieren von
Leiterplatten, die ausdrucklich darauf abzielt, die
Nachtei |l e der bekannten stati schen Bader zu uberw nden,
w e di e | ange Behandl ungsdauer, die Instabilitat der

si ch wdhrend der Behandl ung stets verarnenden Bader und
di e kontinuierliche Bildung und Akkurul ati on von
Wasser st of f bl &schen an den zu behandel nden Oberfl &chen
(vgl. Spalte 1, Zeile 37 bis Spalte 2, Zeile 26). D e

gr ol3f | &chi ge Absaugung durch eine die gesante

Leiterpl atte Uberdeckende Lochermatrix sow e die

ent sprechende Zufuhr von Behandl ungsfl Ussi gkeit auf der
gegentberliegenden Seite der Leiterplatte Uber eine
ahnliche Lochermatrix bew rken eine kontinuierliche
Stronmung der Fl Ussigkeit durch die vielen Durchbohrungen
der Leiterplatte und verhindern | okal e Verarnmngen des
Bades sow e di e Akkunul ati on von Wasser st of f bl &schen
Uber die gesante Cberfl &che der Leiterplatte und fur die
ganze Behandl ungszeit (vgl. Spalte 5, Zeilen 39 bis 58).
Ei ne derartige ebenso raumich als zeitlich gl obale
Zirkul ation des Bades ist jedoch mt einemsich quer zur
Leiterplatte erstreckenden Absaugschlitz, an demdie
Leiterplatte vorbei bewegt wird, offensichtlich nicht zu
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errei chen, sondern allenfalls eine einmalige | okale
Beschl euni gung der Behandl ungsfl Gssi gkeit in den gerade
an dem Absaugschlitz vorbeifahrenden Durchbohrungen.
Bereits aus di esem G und wirde nach Auffassung der
Kamer der von der Vorrichtung der Druckschrift |V/ D12
ausgehende Fachmann di e Verwendung ei nes sol chen
Absaugschlitzes in Verbindung mt einer daran

vor bei bewegten Leiterplatte anstell e der bekannten

gr of3f | &chi gen Loéchermatri x nicht in naheliegender Wise
erwagen.

Aus di esen G inden beruht der Cegenstand des Anspruchs 1
auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von
Artikel 56 EPU

Das gleiche gilt fur den CGegenstand der Anspriche 2 bis
7 aufgrund i hrer Rickbezi ehung auf Anspruch 1

Nachdem unt er Ber dcksi chti gung der vorgenonmenen

Ander ungen das europai sche Patent und die Erfindung, die
es zum Gegenstand hat, den Erforderni ssen des

Uber ei nkonmmens gentigen, kann di e Aufrechterhal tung des
Patents in dem gednderten Unfang beschl ossen werden.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1947.D

D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz mt der
Anor dnung zurickverw esen, das Patent mt fol gender
Fassung aufrecht zuer hal t en
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Anspriuche 1 bis 7 und Beschrei bung, Seiten 1 bis 8,
eingereicht mt Brief vom27. Mai 2002;

Zei chnungen (Figuren 1 bis 3) der Patentschrift.

Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

P. Martorana A. G Klein

1947.D



